
 

焊剂去除剂 
 产品描述 

气雾罐装焊剂去除剂，快速溶解焊接后残留助焊剂，
清洁电路板及工件表面，挥发快无残留。�

 

 

 产品优势 

• 快速溶解�
• 无腐蚀性�
• 挥发无残留�
• 精准喷雾�
• 环保配方�
�
�
�
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 产品结构 

金属气雾罐，带按压喷嘴，内装透明液体推进剂，喷
出为雾状或束状，易挥发。�
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 应用场景 

用于电子组装后清洗 PCB 板上的松香、焊渣，也适用
于精密金属零件焊后清洁。�

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 产品特性 

主要成分：有机溶剂混合物�
净含量：283g�
闪点：<0℃�
适用材质：PCB/金属/塑料�
储存：阴凉通风�
�

物料编码� 重量� 包装方式�

1.3.18.00.0079� 0.75kg� 1 罐/盒�

 

 

 

 备注 

HORB 设有技术热线，为您解答技术及使用相关问题。�
本信息据信准确，仅适用于具备专业评估及正确使用
数据能力的终端用户。HORB 数据仅供参考。�
KANBO 是 HORB 的注册商标@。版权所有�


